附件1
2021年杭州市集成电路产业发展项目申报材料
材料1：
杭州市集成电路产业发展项目申报表
单位名称（公章）：                         
	一、单位基本情况

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	法人代表
	
	企业法人码
	
	税务登记
所在地
	

	职工
人数
	
	研发
人员数
	
	本科人数
	
	硕士及以上人数
	

	年份
	主营业务收入
	其中：集成电路业务收入
	利 税
总 额
	上缴
税金
	利润
总额
	研发资金
投 入
	芯片进口
（万美元）

	上年度
	
	
	
	
	
	
	

	本年度截至申报日
	
	
	
	
	
	
	

	二、项目基本情况

	项目名称
	
	起止时间
	

	项目类型
	
	联系人
	
	联系手机
	

	联系人电话
	
	传  真
	
	QQ号码
	

	总投资及经费构成
	
	项目进
度情况
	完工项目□
实施项目□

	项目简介
（300字）
	

	三、审核意见

	属地经信部门审核意见：
（盖章）   年   月    日
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